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CEA-Leti et Docea Power unissent leurs compétences dans le domaine de l’intégration 3D et des effets thermiques associés 

GRENOBLE, France et ANAHEIM, Californie — le 14 juin 2010 — le CEA-Leti, leader mondial des laboratoires de recherches chargé de créer et de transférer de l’innovation dans le domaine des micro- et nanotechnologies et son partenaire Docea Power, spécialisé dans la distribution de logiciel pour l’analyse des comportements thermiques et de la consommation d’énergie au niveau système (Electronic System Level ou ESL), annoncent qu’ils unissent leurs compétences dans le domaine de la conception et de l’intégration silicium 3D. Selon les termes de l’accord du laboratoire commun, le CEA-Leti utilisera la nouvelle génération d’outils EDA fournie par Docea Power pour la réalisation de nouvelles méthodologies de conception et le développement de circuits intégrés 3D pour les applications sans fil et grand public. 

« La nouvelle plateforme pour la conception thermique proposée par Docea Power permettra l’amélioration de l’ensemble du flot de conception mis en œuvre au CEA-Leti, de réduire les coûts et améliorer la qualité de nos designs 3D », précise Laurent Malier, Directeur du CEA-Leti. « Cette collaboration avec Docea Power nous aidera aussi à réaliser de nouvelles générations de circuits 3D, pour le CEA-Leti et ses partenaires industriels, dans le domaine des applications sans fil et grand public ». 

« Docea Power développe des outils et des méthodes de conception spécifiques à l’intégration 3D pour la modélisation et la simulation des comportements thermiques et de la consommation de puissance au niveau architectural » précise Ghislain Kaiser, CEO de Docea Power. « Avec de nouveaux modèles thermiques compacts pour circuits et packaging3D, notre plateforme Aceplorer (ACE pour Abstract Concept of Energy) permettra  la modélisation thermique et de puissance de circuits empilés, incluant les interconnexions 3D (TSV et RDL) et la distribution des alimentations entre les différentes couches. »

La roadmap More than Moore offre de considérables opportunités mais requiert des efforts pour optimiser à la fois la consommation des nouveaux systèmes et leur comportement thermique. Pour saisir ces opportunités et s’attaquer aux challenges de l’empilement de circuits, une modélisation à la fois compacte et fidèle de l’architecture est nécessaire, prenant en compte les effets physiques de l’intégration hétérogène tout en permettant une exploration de l’arrangement spatial des blocs en des temps réduits. Aceplorer est la première plateforme d’exploration des choix architecturaux pour l’optimisation des comportements énergétiques et thermiques des systèmes électroniques qui prend en compte les effets de couplage consommation - dissipation très en amont d’un projet. 
A propos du CEA-Leti

Le CEA est un organisme national de recherche fondamentale et technologique dans quatre principaux domaines : l'énergie, les technologies de l'information, les technologies de la santé, la défense et la sécurité. A l'intérieur du CEA, le Laboratoire d'Électronique de Technologie de l'Information (CEA-Leti) travaille en étroite collaboration avec des sociétés pour accroître leur compétitivité par le développement de technologies innovantes et leurs transferts. C’est la réussite de cette mission qui justifie le label Carnot attribué à l’institut Leti depuis 2006. Le CEA-Leti concentre son activité sur les micro et nano technologies et leurs applications aux systèmes et composants de communication sans fil, à la biologie et la santé, à l'imagerie, et aux Micro-Nano Systèmes (MNS). Partenaire principal du centre d'excellence MINATEC, le CEA-Leti dispose de 8.000 m² de salle blanche de dernière génération, fonctionnant 24h/24 et 7j/7, pour le traitement de plaquettes de 200mm et 300mm de diamètre. Avec ses 1.200 employés, le CEA-Leti forme plus de 150 doctorants et accueille 200 collaborateurs des sociétés partenaires. Le CEA-Leti s'implique fortement dans la création de valeurs pour l'industrie et la Propriété Intellectuelle associée. Le CEA-Leti dispose ainsi d'un portefeuille de plus de 1.400 brevets. En 2009, ses revenus contractuels couvrent plus de 75%de son budget de 227M€. Pour plus d’information, visitez notre site web www.leti.fr
A propos de Docea Power
Docea Power développe et commercialise de nouvelles générations de méthodes et solutions permettant une modélisation thermique et de puissance au niveau système plus rapide et plus fiable. La plateforme Aceplorer de Docea Power offre une approche cohérente pour l’exploration architecturale et l’optimisation des comportements thermiques et de la dissipation de puissance des systèmes électroniques dans les phases initiales du projet. Pour plus d’information à propos de Docea Power : http://www.doceapower.com
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